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世界唯一最大规模！

开展产学合作 电子电路相关产业展
参展说明

电子设备整体解决方案展由以下展览会构成

一般社团法人 日本电子电路工业会 China Printed Circuit Association (CPCA)

上海博裕实业有限公司
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本部事务局 参展申请

东京国际展示场

第46届国际电子电路产业展

大型电子技术展2016

电线 /电缆 /接插件综合技术展

第 3 0届  最前沿封装技术 /封装展

微电子技术展

第 1 8 届  封 装 工 序 技 术 展

制造业盛典

FRI.WED.

电子设备
展

The Total Solution Exhibition for Electronic Equipment

整体
解决方案

承载 连接 制造 拓展

至开展为止的日程安排（暂定）

参展费

申请方法
在向中国招展代理处＝上海博裕实业有限公司提出以后，我们开具付款通知单。请在规定日

期前汇款。

展位位置的确定
在参展单位说明会召开之日（拟定于 2016 年 3 月

11 日（周五））确定展位位置。

关于展位位置，原则上在展示布局上将考虑同一个

展览会中相同申请展位数量、展位类型、按功能分

类的展览会技术课题等因素，然后在此基础上以临

时申请表中申请了拐角处展位的参展单位为优先，

按照申请时间的先后顺序选择。选择顺序为受理申

请表的顺序，以事务局通知的受理编号为准。

因为在国外而无法参加说明会的，事务局将事先询

问希望的优先顺序，按顺序确定。

申请期限

申请截止日期 2016 年 2 月 12 日（周五）

取消费
由于参展申请单位的原因而取消参展时（全部或者部分），将按照以下方式收取取消费。

受理书面取消通知之日 取消费

2016 年 3 月 11 日（周五）之前 展位费的  50％

2016 年 3 月 12 日（周六）以后 展位费的 100%

展位类型
（A）直排展
        位型

（B）区块展位型
      （4个展位以上）

（C）独立展位型
      （20个展位以上）

展位
宽度

展位
长度

会场入口

※可能无法满足您对展位类型及拐角处展位的需求，敬请谅解。

分　类 1 个展位 /9㎡ * 含税

普通展商 442,800 日元

会员 *1 378,000 日元

其他参展费用

拐角处展位费用 
（大约 1 处） *4 16,200 日元

*1　对象：WECC会员

　　(CPCA, EIPC, HKPCA, IPC, IPCA, KPCA, TPCA)

*2　确定展位位置时，您可以优先选择拐角处展位。

　　※数量有限，请尽早申请。

　　※若申请拐角处展位，将按如下方案为您准备开放面：

　　*直排：2面开放（1个拐角处展位）

　　*区块：3面开放（2个拐角处展位）
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参考）标准配套展位 我们准备了配有基本装饰用品的高性价比标准配套展位。

※ 上述费用为装饰费用，参展费需另缴。　※ 规格、费用可能会有所更改。

※ 详细情况及申请方法将于 3 月的参展单位说明会上介绍。

81,000日元 127,440日元 183,600日元 230,040日元

出展案内CS5.indd   1 2015/11/18   18:26:40

● ● ● ● ● ● ● ●

世界唯一最大规模！

开展产学合作 电子电路相关产业展
参展说明

电子设备整体解决方案展由以下展览会构成

一般社团法人 日本电子电路工业会 China Printed Circuit Association (CPCA)

上海博裕实业有限公司
中华人民共和国上海市徐汇区蒲汇塘路 50 弄 5 号楼 2004 室

Tel: 021-62086048  Fax: 021-62097747  E-mail:1203144462@qq.com

Contact: 张妍 (13801630773)

www.jpcashow.com
2016 .61 3
本部事务局 参展申请

东京国际展示场

第46届国际电子电路产业展

大型电子技术展2016

电线 /电缆 /接插件综合技术展

第 3 0届  最前沿封装技术 /封装展

微电子技术展

第 1 8 届  封 装 工 序 技 术 展

制造业盛典

FRI.WED.

电子设备
展

The Total Solution Exhibition for Electronic Equipment

整体
解决方案

承载 连接 制造 拓展

出展案内CS5.indd   2 2015/11/18   18:26:41



各展概要及参展产品

利用核心技术，

提高业界知名度、

认知度、信誉等，

达到扩大业务的效果

只有产学合作

方能举办

多彩的研讨会

达到扩大业务的效果

电子电路

封 装

电容器
模块

元件嵌入
基板
EPADs 下一代半导体

显示器

设计
CAE/CAD/
CAM

印刷
电子

电线
电缆
接插件可穿戴

电子设备整体
解决方案展

电子设备整体解决方案展

“承载 连接 制造  拓展”

开展概要

主题演讲／

主题研讨会
●主题演讲

●技术研讨会

●参展单位研讨会

●公开研讨会

以“承载 连接 制造  拓展”为主题，

在电子技术展览会中也具有较高的专业性和关注度，将迎来众多国内外人士观展，

作为促进交流与商务洽谈的平台，为各参展单位的业务提供帮助。

请阅读本展览会特有的参展效果提升服务，考虑是否参展。

海外合作 ：  世界电子电路理事会（WECC）成员 ： 

 CPCA（中国印制电路行业协会）、 EIPC（欧洲电子电路协会）、 

HKPCA（香港线路板协会）、IPC（美国电子电路协会）、  

IPCA（印度电子电路工业会）、 KPCA（韩国电子电路产业协会）、

TPCA（台湾电路板协会）

入场费 :  1,000 日元（含税）　※ 持赠券及网上预登记者免费

本部事务局 ： 一般社团法人日本电子电路工业会（ ）

运营事务局 ： 株式会社 ICS 会展策划服务公司

会　　期 ： 2016 年 6 月 1 日（周三）～ 3 日（周五）

会　　场 ： 东京国际展示场 ( 东京 Big Sight)　　东 2 ～ 5 会场

主　　办 ： 一般社团法人日本电子电路工业会（ ）、 

 一般社团法人电子封装学会（ ）、 

 一般社团法人日本机器人工业会（ ）

协　　办 ： 电子元件产业报（（株）产业时报社）、 

 电线报（（株）工业通信）

后　　援 ： 经济产业省、独立行政法人中小企业基础整备机构 关东本部 

 （暂定以上）

电子综合展览会

电子电路制造 / 开发 / 研究相关的

所有产品 / 技术服务一应俱全
电子电路业界

全行业参加型

活动

大学 + 行业团体

+ 自治体等

合作

电子线路板制造、电子 / 电气设备制造、

材料 / 化学产品制造、商社 / 学校等

国内外各行各业人士前来观展

目的意识很高的技术人员会前来听讲，

收集信息并与演讲者交流

演讲场数 听讲人数260 场 11,265 人（※2015 年）

参观者 听讲者

相 效乘 应

创造商业机会

实际登记人数 38,870 人（※2015 年）
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各展概要及参展产品

与周边行业的合作
电子设备整体解决方案展

将从各种角度为您提供商业启示！

本展将有电子线路板制造 /半导体 /电子零部件制造 /电子、电子设备制造 / 材料、化学产品制造 /电线、电缆、

线材制造 /学校、研究机构 / 商社等多种行业人士、业界的关键人物和意见领袖等到场参观。通过与这些到场

参观者交流，可收集信息，并从中获得商业启示，为市场战略服务。

第 46 届国际电子电路产业展
主　办 ：一般社团法人日本电子电路工业会 

印刷线路板技术展 PWB Tech

● 印刷线路板

● 设计工序技术

● 线路板专用材料

● 制造工序技术、资金机械材料物流、环保系统

半导体封装 / 元件嵌入技术展 Module Japan

● 模块基板

● 模块封装

● 设计

● 模块基板、封装材料

● 制造工序技术、资金机械材料

● 物流、环保系统

设备 / 半导体委托生产系统展 EMS Japan

● 印刷线路板封装基材

● 模块封装基板

● 各类集成电路制造、封装、组装、检查委托服务

大型电子技术展2016
协　办 ：一般社团法人日本电子电路工业会 

  电子元件产业报（（株）产业时报社）

印制电子技术最佳生产系统展 PE PROCESS

● 印制电子基板

● 设计 / 分析系统、高功能材料

● 印刷、涂层设备 / 系统

● 输送系统、硬化 / 干燥 / 密封技术

● 印制电子应用产品

零部件及 MEMS/ 元件产业综合机械器材展 Device Engineering

● 电子零部件、MEMS、各类元件

● 设计 / 分析系统

● 各类纳米材料、素材

● 微细加工装置 / 系统

● 检查 / 评估计测技术

● 各类纳米技术应用产品

LED/OLED 应用技术展 Solid-State Lighting

● LED ／ OLED（有机 EL）及应用产品（照明、能源、显示器、触摸屏等）

● LED ／ OLED 封装材料 / 素材、设计 / 分析系统

● 检查 / 评估测量技术

● LED ／ OLED 制造装置 / 系统、相关辅材

微电子技术展
第 30 届最前沿封装技术 / 封装展
主　办 ：一般社团法人电子封装学会 

● 高密度封装技术全体

学术广场

eX-tech

第 18 届封装工序技术展
主办 ：一般社团法人日本机器人工业会 

● 电子元件封装机及相关设备 / 系统

● 半导体封装机 / 系统

● 检查 / 测试装置

● 封装设计系统

电线 / 电缆 / 接插件综合技术展
协　办 ：一般社团法人日本电子电路工业会 

  电线报（（株）工业通信）

● 工业设备

● 电线 / 电缆及接插件

● 电线加工机、布线专用材料、线束

● 电线 / 电缆专用计测仪器

● （电线 / 电缆 / 线束）制造装置

● 检查机

制造业盛典2016  

主　办 ：一般社团法人日本电子电路工业会 

● 3D-MID 展馆

● 让梦想变成现实 - 下一代应用程序开发支援技术展

● NEDIA 电子元件展

● 传感器 /IoT 展馆

● 自治体展馆

（以上为暂定企划）

展览会

2016 印刷线路板技术展

2016 半导体封装 / 元件嵌入技术展

2016 设备 / 半导体委托生产系统展

最佳生产系统展 PE

下一代应用程序开发支援技术展让梦想变成现实
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